
La Comissio Europea reuneix a
Brussel·les els representants de les 5
primeres linies pilot
Valerio Pruneri, director de la Linia Pilot PIXEurope, assisteix a
l'esdeveniment a Brussel·les per presentar la iniciativa recentmen
 aprovada a totes les linies pilot actualment en funcionament

January 17, 2025

El passat 16 de gener, 2025, la Comissio Europea va organitzar un acte cerimonial per

celebrar el llancament de les cinc primeres linies pilot en el marc de la iniciativa Chips Joint

Undertaking. L'acte va reunir la vicepresidenta executiva de la Comissio Europea per a la

Sobirania Tecnologica, la Seguretat i la Democracia, Henna Virkkunen, els principals

representants de les organitzacions de recerca i tecnologia que impulsen les linies pilot, el

director executiu de la Iniciativa Chips Joint Undertaking i els representants de les diferents

linies pilot dels Estats membres, entre ells Valerio Pruneri (ICFO), director de la linia pilot

PIXEurope, el director general d'imec, Luc Van den Hove, director de la linia pilot NanoIC, 

Francois Jacq ( CEA-Leti), director de la linia pilot FAMES, Albert Heuberger (
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Fraunhofer-Gesellschaft), representant de la linia pilot APECS, i Stefano Fabris (Consiglio

Nazionale delle Ricerche), representant de la linia pilot WBG (Wide Band Gap).

L'esdeveniment va tenir lloc a la seu de la Comissio Europea a Berlaymont, Brussel·les. L

 celebracio va marcar el llancament de les primeres cinc linies pilot europees que tenen co

 a objectiu tancar la bretxa entre la innovacio en recerca i la fabricacio a escala industrial, aix

 com posicionar Europa com una regio prospera i un ecosistema lider per a la industria d

 xips i semiconductors, d'acord amb l'estrategia de la Llei Europea de Xips.

Les linies pilot tenen un total de 3.700 milions d'euros en financament, que inclouen

contribucions de la Unio Europea a traves dels programes Horitzo Europa i Europa Digital, aixi

com inversions proporcionals dels Estats Membres participants. Centrades en cinc arees

clau, aquestes linies actuaran com a centres de col·laboracio per a les institucions d

 recerca, el mon academic i la industria. Proporcionaran acces obert a instal·lacions 

e recerca d'ultima generacio, accelerant l'experimentacio, el desenvolupament de processos

i la validacio de tecnologies de semiconductors d'avantguarda. Aquest esforc esta disseny

t per fomentar la capacitat tecnologica, enfortir la competitivitat industrial d'Europa i impuls

r la innovacio a diversos sectors.
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